
Title (en)
Plastic, thin-walled, heat-resistant container for hot filling with liquid contents

Title (de)
Dünnwandiger hitzebeständiger Plastikbehälter zur Heißabfüllung von flüssigem Inhalt

Title (fr)
Contenant en matiere plastique a paroi mince, resistant a la chaleur pour remplissage a chaud d'un contenu liquide

Publication
EP 2226257 A1 20100908 (FR)

Application
EP 10159663 A 20060621

Priority
• EP 06764803 A 20060621
• FR 0506239 A 20050621

Abstract (en)
The method involves providing a container made of a material in accordance with an extrusion/blowing process following a heat resistant treatment.
The container is filled with a hot sterilized liquid and the container is closed immediately after it is filled. The container is allowed to cool below a
congealing temperature, for deforming the container by a formation of depression in it. The container is heated to bring relaxation of the residual
stresses for reduction and generation of internal pressurization of the container to compensate for the deformations caused by the depression
effects.

Abstract (fr)
L'objet de l'invention concerne un contenant en matière plastique, à paroi mince, léger, résistant à la chaleur destiné à un remplissage à chaud
d'un contenu liquide, comprenant : - un goulot pour permettre le remplissage du contenu avec le contenu liquide, - un bouchon configuré pour
obturer le goulot, - une base comprenant un fond bombé vers le goulot, la base comprenant un renforcement structurel configuré pour résister à la
pression hydrostatique due à la charge résultant du liquide introduit à chaud et configuré pour prévenir une déformation significative de la base lors
du refroidissement du liquide chaud, - une paroi latérale s'étendant vers le haut du fond jusqu'au goulot, la paroi latérale comprenant une zone de
déformation, caractérisé en ce que la zone de déformation de la paroi latérale est configurée pour supporter une déformation initiale engendrée par
le refroidissement du contenu et pour retrouver sensiblement sa forme initiale lors du relâchement de contraintes résiduelles.
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